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Abstract (en)
Mixtures containing an organometallic activator, a filler, a solvent and an aqueous dispersion of a polyurethane polymer are eminently suitable for
activating plastic surfaces in order to electrolessly metallise them. <??>After metallisation, the plastic parts activated in this way are preferably used
for screening electromagnetic waves.

Abstract (de)
Zur Aktivierung von Kunststoffoberflächen für deren stromlose Metallisierung eignen sich hervorragend Formulierungen enthaltend einen
metallorganischen Aktivator, einen Füllstoff, ein Lösungsmittel und eine wäßrige Dispersion eines Polyurethanpolymeren. Die so aktivierten
Kunststoffteile werden nach erfolgter Metallisierung vorzugsweise zur Abschirmung von elektromagnetischen Wellen eingesetzt.
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